
 

 

2026（第 7 届）抗菌科学与技术论坛 

第一轮会议通知 

各企事业单位： 

抗菌科学与技术论坛是抗菌领域最具知名度和影响力的年度学术大会。作为展示

学术成果、交流学术思想、创新学术观点的平台，2026（第7届）抗菌科学与技术论

坛由中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟、西北工业大学共同主办，将于2026年

11月20日-22日在西安举行。本次大会以“十五五”精神为指引，以科技自立自强为

目标，以“创新技术、发展新材料、推动新增长”为主题，通过大会报告、分会场、

墙报、论文摘要集等多种形式展示最新抗菌科学研究进展，并以现场展位形式介绍最

新抗菌技术、产品和仪器装备等，以增进学术交流，促进抗菌科学创新与技术发展。 

欢迎国内外从事抗菌相关科学研究、技术开发、产品制造、性能评价等的专家、

学者、工程技术人员、在校学生踊跃投稿，积极参加会议交流。 

一．主办单位 

中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟 

西北工业大学 

二．时间地点 

会议时间：2026 年 11 月 20 日-22 日（20 日报到） 

会议地点：西安豪享来温德姆至尊酒店（陕西省西安市雁塔区慈恩东路208号） 

三．组织机构 

（一）大会顾问（以姓氏拼音为序） 

陈学思  迟力峰  付小兵  侯立安  彭孝军  任露泉  沈建忠  施剑林  孙大文 

唐本忠  王迎军  吴清平  阎锡蕴  杨义燕  赵进才 

（二）大会主席 

黄  维  朱美芳 

（三）学术委员会（以姓氏拼音为序） 

陈仕国  陈守刚  陈运法  程  冲  程义云  丁  丹  丁  鑫  董阿力德尔图 

杜建忠  段  顺  高长有  高  辉  高利增  郭东升  胡进明  计  剑  姜兴茂 

姜雪峰  蒋兴宇  李建树  李莉莉  李  鹏  林宝凤  林  翰  刘惠玉  刘平生   

刘润辉  刘宣勇  鲁振坦  栾世方  冒海蕾  宁成云  牛忠伟  戚震辉  曲晓刚   

饶静一  任学宏  史林启  谭  鸿  陶友华  王佰亮  王  东  王  浩  王怀雨   

王  荣  王  树  王小磊  王小英  王  兴  王亚培  吴富根  吴水林  相恒学   
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谢小保  熊梦华  徐大可  徐福建  徐立群  严  锋  闫学海  杨春光  杨大鹏   

杨  鹏  叶俊伟  于  谦  袁  勋  张  彬  张  雷  赵伟峰  郑裕东  郑玉峰 

周冬生  周祚万  朱  奎 

（四）秘书长（以姓氏拼音为序） 

李  鹏  王  兴  张迎增 

四．大会新式 

（一）大会报告（更新中……） 

侯立安、彭孝军、唐本忠、王迎军、朱美芳等院士将莅临大会，主持或者进行大

会报告。 

（二）分会场 

本次大会拟设立以下分会场： 

（01）抗菌表界面分会场：专注于抗菌材料的表面、微观结构、接合界面及其抗

菌机理的理论研究及应用 

（02）无机抗菌材料分会场：专注于非金属低维碳材料相关的无机抗菌材料与纳

米抗菌材料及其抗菌理论或应用研究 

（03）高分子抗菌材料分会场：专注于生物大分子（抗菌肽、壳聚糖、蛋白等）、

有机高分子抗菌材料理论及应用研究 

（04）新型抗菌材料分会场：专注于新型及复合抗菌材料理论及应用研究 

（05）农业和食品分会场：专注于农蓄、 果蔬、食品等产业的抗菌技术与材料的

理论及应用研究 

（06）光电和智能材料分会场：专注于光电和智能抗菌材料的理论及应用研究 

（07）传染病防控基础前沿分会场：关注动物模型与致病机制、创新疫苗与药物、

诊疗新手段、新型递送系统等，深入探讨最新研究进展，展望未来发展趋势，推进基

础研究成果的转化应用 

（08）产学研分会场：交流科学研究、技术开发、产业化到市场应用 

（09）青年学者分会场：面向博士后、年轻讲师，或者文章成果突出的博士研究

生设立，为学术新人提供介绍研究方向、展示研究成果和开展学术交流的机会 

（三）墙报展示 

大会现场设立墙报展示区域。墙报按照大会内容进行主题设置并张贴。 

（四）现场展览 

大会现场设立展区，展示抗菌相关期刊杂志，以及新产品、新仪器装备等。 

（五）会议奖项 
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大会由上海润河纳米材料科技有限公司支持，设立“优秀青年学者报告奖”、“优

秀墙报奖”、“优秀组织奖”等三个奖项，并在大会闭幕式进行颁奖。 

五．大会征文 

征文截稿日期：2026 年 9 月 30 日，请登录会议报名系统注册及投稿。 

    （一）征文内容，包括但不限于以下方面： 

（01）抗菌材料的表面、微观结构、接合界面及其抗菌机理的理论研究及应用。 

（02）抗菌材料，包括但不限于银、锌、铜、钛、金等金属元素或非金属低维碳

材料相关的无机抗菌材料，生物大分子（抗菌肽、壳聚糖、蛋白等）、有机高分子抗菌

材料，纳米抗菌材料，以及新型和复合抗菌材料的理论及应用研究。 

（03）抗菌材料与微生物、抗菌检测与抗菌性能评价新理论、新方法。 

（04）微生物（特别是耐药菌）的基本理论与发现、院内感染防控与耐药菌的治

疗研究。 

（05）其他，包括但不限于抗菌、防霉、抗病毒、防螨等相关的技术理论、技术、

材料与应用研究 

（二）论文摘要提交 

论文请根据论文摘要模板（见附件 1）撰写，并应符合以下要求： 

（1）摘要应符合大会内容，符合国家及各单位保密规定，文责自负。 

（2）摘要应扼要表述研究背景、目的、实验方法、数据结果、主要论点和结论。 

（3）摘要应按大会内容进行投稿，并选择合适的交流形式（口头报告、墙报展讲、

论文集汇编）。 

六．参会须知 

（一）会议报名 

会议已开通在线报名功能，请扫描二维码，进行会议报名： 
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注：大会口头报告、墙报和论文摘要集申请开放至 9 月 30 日。请于该日期前进行

提交。大会将于 10 月 31 日前确定口头报告、墙报和论文摘要集录用情况并发放录用

通知。 

（二）参会费用 

（1）费用标准 

         费用标准 

参会类型 

优惠注册费 标准注册费 

10 月 15 日及之前 10 月 15 日之后 

学生（凭学生证） 1800 元/人 2000 元/人 

CIAA 会员/个人或团体 2400 元/人 2800 元/人 

普通代表 2800 元/人 3200 元/人 

注 1：注册费标准以付费日期为准，不以注册日期为准。 

注 2：进行会议报告、墙报展示和论文摘要集收录的代表一律会前缴费。 

注 3：请登录

www.kjj.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=281&id=3598，申请成

为 CIAA 个人会员（普通会员 400 元/4 年，学生会员 200 元/4 年），享受会议费折扣

优惠。 

注 4：需要退费代表，请于 10 月 31 日前联系 CIAA 进行退费；11 月 1 日后，不

再办理退费，但会在会后寄送会议资料一套。 

注 5：会议注册费统一开具增值税电子普通发票。 

（2）缴费方式 

请务必先行确认本单位交费方式，以所在单位财务允许报销的方式进行交费。 

（a）微信扫码支付 

登录参会人账号，扫描缴费信息页面二维码，进行缴费。 

注：在线支付非常方便，可以实时到账，但收款方需要承担手续费用。如果您因

为不能报销而要求退款，将扣除一定手续费，且扣除的手续费不开具发票，敬请谅解。 

（b）银行汇款 

请将会议相关费用汇款至大会指定账号： 

户  名：北京云记科技有限公司 

账  号：11050161510009100115 

开户行：中国建设银行北京北太平庄支行 

注：缴费后请将缴费凭证/截图及开票信息提交至报名系统，以便尽快确认您的缴

费状态，并为您开具会议发票。 
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